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米国子会社の増資引受に関するお知らせ 

 
当社は、平成 29年 10月 26 日開催の取締役会において、以下のとおり、米国の連結子会社である

Systena America Inc.が増資を行うことを承認し、増資の全額を当社が引き受けることについて決
議しましたので、お知らせいたします。 
 
１．増資の目的 

昨今、米国内外において発生しているランサムウェアやサイバー攻撃に対するセキュリティ
対策強化の需要の高まりと IoT 関連ビジネスの需要の高まりを受け、グローバル事業強化を目
的として、米国シリコンバレーを拠点とするデータ・通信の暗号化と FIDO認証で独自のテクノ
ロジーを持つベンチャー企業 JIGDATA,INC.への８百万米ドルの出資および３百万米ドルの出資
により IoT関連ビジネスを行う米国企業との合弁会社 O.N.E,Inc.の設立を行うため、11百万米
ドルの増資を行うものであります。詳しくは、同日付で適時開示しております「米国子会社に
よる合弁会社（持分法適用関連会社）の設立に関するお知らせ」および「米国子会社による株
式取得（持分法適用関連会社化）に関するお知らせ」をご参照ください。 

 
２．増資する子会社の概要 

(1) 名 称 Systena America Inc. 

(2) 所 在 地 1650 S Amphlett Blvd. San Mateo, Suite213, CA, 94402, USA 

(3) 代表者の役職・氏名 
代表取締役社長 淵之上 勝弘 

（当社専務取締役 ストック型ビジネス推進担当） 

(4) 事 業 内 容 

・モバイルおよび通信関連の開発・検証支援 
・自社商材を活用したソリューションの販売 
・スマートデバイスやオートモーティブデバイスの研究開発 

・米国における最新技術やサービスの動向調査および事業化 

(5) 資 本 金 ６百万米ドル（681,420 千円） 

(6) 設 立 年 月 日 平成 25年 11月 

(7) 大株主及び持株比率 株式会社システナ 100％ 

(8) 上場会社と当該会社 

と の 間 の 関 係 

資 本 関 係 当社の連結子会社であります。 

人 的 関 係 
当社の取締役３名が当該会社の取締役を兼

任しております。 

取 引 関 係 
当社は同社との間に業務委託の取引関係が

あります。 

関連当事者への 

該 当 事 項 

当社の連結子会社であるため、関連当事者

に該当いたします。 

（為替換算レート：１米ドル＝113.57円） 
３．増資の内容 



(1) 増 資 金 額 11 百万米ドル（1,249,270 千円） 

(2) 増 資 後 資 本 金 17 百万米ドル 

(3) 増 資 引 受 人 株式会社システナ 

(4) 払 込 期 日 平成 29年 11月１日（予定） 

(5) 増 資 後 出 資 比 率 株式会社システナ 100％ 

（為替換算レート：１米ドル＝113.57円） 
 

なお、当社は平成 28 年 12 月 22 日開催の取締役会において、Systena America Inc. が６百
万米ドルの増資を平成 30 年 12 月末までに複数回に分けて実施し、その全額を当社が引き受け
ることについて決議しております。現時点における未実施分の４百万米ドルについては、今回
の増資とは別に実施する予定であります。この場合の増資後資本金は 21百万米ドルとなります。 

 
４．今後の見通し 

本件による平成 30 年３月期の連結業績への影響は軽微と考えております。なお、当社は本件
をきっかけに中長期的に連結業績の向上を目指してまいります。 

 

以上 


